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hternational Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization cg
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IEC 62
of IEC technical committee 86: Fibre optics. It is an International Standard.

eration on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this
lition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical
Cly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as $EC Publication(s)
ration is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject ¢

mprising
rnational
end and
Reports,
"). Their
ealt with

articipate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising

he IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely withthe International Organiz
ardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreemeéent-between the two organiz

brmal decisions or agreements of IEC on technical matters expres$; as nearly as possible, an inte
bnsus of opinion on the relevant subjects since each technical_committee has representation
sted IEC National Committees.

Publications have the form of recommendations for interfational use and are accepted by IEC
hittees in that sense. While all reasonable efforts aresmade to ensure that the technical conter
Cations is accurate, IEC cannot be held responsible,for the way in which they are used or
terpretation by any end user.

Her to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Pul
barently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence
EC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in t

tself does not provide any attestation of\ conformity. Independent certification bodies provide ¢
sment services and, in some areas,caccess to IEC marks of conformity. IEC is not responsiblg
es carried out by independent certification bodies.

ers should ensure that they havé.the latest edition of this publication.

hbility shall attach to IEC or\its directors, employees, servants or agents including individual exg
bers of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property dg
damage of any natufelwhatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal f
hses arising out of(the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any o
Cations.

tion is drawn te\the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publid
ensable forthe correct application of this publication.

tion is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject
. IEC~shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.
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48<22 has been prepared by subcommittee 86C: Fibre optic systems and active

levices,

The text of this International Standard is based on the following documents:

Draft Report on voting

86C/1851/FDIS 86C/1859/RVD

Full information on the voting for its approval can be found in the report on voting indicated in
the above table.

The language used for the development of this International Standard is English.
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This document was drafted in accordance with ISO/IEC Directives, Part 2, and developed in
accordance with ISO/IEC Directives, Part 1 and ISO/IEC Directives, IEC Supplement, available
at www.iec.ch/members_experts/refdocs. The main document types developed by IEC are
described in greater detail at www.iec.ch/publications.

A list of all parts of the IEC 62148 series, published under the general title Fibre optic active
components and devices — Package and interface standards, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this document will remain unchanged until the
stability date indicated on the IEC website under webstore.iec.ch in the data related to the
specific document. At this date, the document will be

e reconfirmed,
e withdrawn,
. replaced by a revised edition, or

e amended.
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INTRODUCTION

Fibre optic laser devices are used to convert electrical signals into optical signals. This
document covers the physical dimensions and interfaces for directly modulated laser (DML)
packages which are intended to be applied to 25 Gbit/s transceivers.
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FIBRE OPTIC ACTIVE COMPONENTS AND DEVICES -
PACKAGE AND INTERFACE STANDARDS -

Part 22: 25 Gbit/s directly modulated laser packages
with temperature control unit

1 Scope

This part of IEC 62148 defines the physical dimensions and interface specificationsfor

modul
applica

The int
so ast
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2 Normative references

The fol
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For undated references, the latest edition of the referenced document (includi
amendinents) applies.

IEC 60
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IEC 61
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IEC 61
conne

IEC 61
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IEC 61

connecfor jhterfaces — Part 20: Type LC connector family

ed laser (DML) devices used in optical telecommunication and optical data frans
ions.

ent of this document is to adequately specify the physical requirements for DML
b enable mechanical interchangeability of laser devices or transmitters complyi
tument both at the printed circuit board and for any panel-mounting requirement

owing documents are referred to in the text in such~a\way that some or all of their
tes requirements of this document. For dated réferences, only the edition cited 3

93-2-50, Optical fibres — Part 2-50: Rroduct specifications — Sectional specificd
single-mode fibres

53 (all parts), Fibre optic<interconnecting devices and passive compon
ance standard

54 (all parts), Fibre optic interconnecting devices and passive components — Fib
or interfaces

55 (all parts), Fibre optic interconnecting devices and passive components — Fib
or optical-interfaces

54-20."Fibre optic interconnecting devices and passive components — Fibn
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IEC 62148-1, Fibre optic active components and devices — Package and interface standards —

Part 1:

General and guidance

3 Terms, definitions and abbreviated terms

For the purposes of this document, the terms and definitions given in IEC 62148-1 and the
following apply.

ISO and IEC maintain terminology databases for use in standardization at the following
addresses:

e |EC Electropedia: available at https://www.electropedia.org/

e |SO Online browsing platform: available at https://www.iso.org/obp
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3.1 Terms and definitions

3.11

pigtail package

package type of photonic devices which has a length of fibre attachment for both optical input
and output ports

[SOURCE: IEC 62148-15:2021, 3.1.1]

3.1.2

TOSA module
optical module that converts electrical signals into optical signals and that is connected to an
optical ffibre

[SOUR[LE: IEC 62148-18:2014 , 3.1.1]

3.2 Abbreviated terms

CAN airtight sealed metal container (see IEC 60747-1)
DML directly modulated laser

LD laser diode

MPD monitor photodiode

NC not connected

PD photodiode

RH heat resistor

RTH thermistor resistor

TEC thermo-electric cooler

TO transistor outline

TOSA transmitter optical subassembly

4 Specification of the optical interface

4.1 Qptical connectoriinterface

This document applies-to the LC optical connector interfaces. Detailed dimensions of the|optical
receptdcle are spgetified in IEC 61754-20.

4.2 PRigtailinterface

All sinqle-mode optical fibres defined in IEC 60793-2-50 shall apply.

All optical connectors defined in the IEC 61753 series, IEC 61754 series, and IEC 61755 series
are applicable when a pigtail shall be terminated with an optical connector.

5 Specification of electrical interface

5.1 General

The specifications for the electrical interfaces of DML TO-can packages are described in 5.2.
The specifications for the electrical interfaces of DML for TOSA module and DML pigtail
packages are described in 5.3. The electrical interface specifications define only the basic
functionality of each pin.


https://iecnorm.com/api/?name=736a96da9a986a936e621a6c2cacfd8f

IEC 62148-22:2023 © |IEC 2023 -9-

5.2 Electrical interface specifications for DML TO-can package
5.21 5-pin

The electrical terminal numbering assignments for 5-pin type TO-can packages with
temperature control unit are shown in Figure 1. There are two different configurations.
Figure 1 a) shows the first configuration, where pin 1 is offset from the centre of the TO-can,
and Figure 1 b) shows the second configuration with a centred pin 1. The pin function definitions
for the two 5-pin TO-can packages are specified in Table 1.

IEC IEC

a) With offset ground pin1 b) With centred ground pin 1

Figure 1 — Electrical terminal numbering assighments for 5-pin type
TO-can packages with temperature control unit

Table 1 — Pin function definitions for 5-pin type DML TO-can packages

Function
Piph number Option 1 Option 2
1 Ground, MPD anode,and RH cathode Ground and RH cathode
2 LD @node LD anode
3 RH anode RH anode and MPD anode
4 MPD cathode MPD cathode
5 LD cathode LD cathode

5.2.2 7-pin

The electrical( terminal numbering assignments for 7-pin type TO-can packaggs with
temperpture-“control unit are shown in Figure 2. There are two different configufations.
Figure P a)“shows the configuration with a centred pin 1, and Figure 2 b) shows the
configuration where pin 1 is offset from the centre. The pin function definitions for the twjo 7-pin
TO-can packages are specified in Table 2.
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a) With centred ground pin1 b) With offset ground pin 1

Figure 2 — Electrical terminal numbering assignments for 7-pin type
TO-can packages with temperature control unit

Table 2 — Pin function definitions for 7-pin type DML TO-can,packages

Function
Pin fumber
Option 1 Option 2 Option 3

1 Ground, RTH cathode, and Ground Ground, RTH cathode, and

MPD cathode MPD anode
2 LD anode LD anode LD anode
3 RTH anode MPD cathode RTH anode
4 TEC anode TFEC anode TEC cathode
5 TEC cathode TEC cathode TEC anode
6 MPD anode MPD anode MPD cathode
7 LD cathode LD cathode LD cathode

5.2.3 8-pin

The electrical terminal numbering assignments for 8-pin type TO-can packaggs with
temperpture control unit-ate shown in Figure 3. The pin function definitions for 8-pin [TO-can
packages are specified in“Table 3.

6

©
©f

©

S

3@

©@@O
45

3

,

IEC

Figure 3 — Electrical terminal numbering assignments for 8-pin type
TO-can packages with temperature control unit
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Table 3 — Pin function definitions for 8-pin type DML TO-can packages

Function
Pin number
Option 1 Option 2 Option 3
1 Ground and RTH cathode Ground, RTH cathode, and Ground, RTH cathode, and
MPD anode MPD anode
2 RTH anode RTH anode RTH anode
3 MPD cathode MPD cathode MPD cathode
4 TEC cathode TEC cathode TEC cathode
5 TEC anode TEC anode TEC anode
6 MPD anode Ground, RTH cathode, and NC
MPD anode
7 LD cathode LD cathode LD cathode
8 LD anode LD anode LDsanode

5.3 Electrical interface specifications for DML TOSA module packages

5.3.1

The pi
Figure

5-pin

N number assignments for 5-pin TOSA module packages are shown in F
1 a) shows the configuration where pin 1 is offset frém the centre, and Figure 4 b

the corLfiguration with pin 1 centred. The pin function definitions for DML TOSA

packag

s are the same as specified in Table 1 for DMLXTO-can packages.

IEC IEC

a). With offset ground pin 1 b) With centred ground pin 1

Figure 4 — Electrical terminal numbering assignments for 5-pin
TOSA module packages with temperature control unit

gure 4.
shows
module

5.3.2

7-pin

The pin number assignments for 7-pin TOSA module packages are shown in Figure 5.
Figure 5 a) shows the configuration with pin 1 centred, and Figure 5 b) shows the configuration
with pin 1 offset from the centre. The pin function definitions for DML TOSA module packages

are the

same as specified in Table 2 for DML TO-can packages.
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IEC IEC

a) With centred ground pin1 b) With offset ground pin 1

5.3.3

The pin

function definitions for DML TOSA module packages are the same as’ specified in Tab|

DML T

6 Ou

6.1 ¢

The outline dimensions and electrical interface dimensions for DML TO-can packag

specifig
and thg

Figure 5 — Electrical terminal numbering assignments for 7-pin
TOSA module packages with temperature control unit

8-pin
number assignments for 8-pin TOSA module packages are shown in Figure 6.

D-can packages.

IEC

Figure 6 — Electricalterminal numbering assignments for 8-pin
TOSA modulepackages with temperature control unit

tline

5eneral

d in-6:2, those for DML TOSA module packages with LC connector are specified
se for DML pigtail package are specified in 6.4.

he pin
le 3 for

es are
in 6.3,

6.2 Outline of DML TO-can package

6.2.1

Drawing of case outline

Figure 7 shows the case outline for DML TO-can packages with spherical lens, whereas
Figure 8 shows the case outline for DML TO-can packages with aspherical lens.
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Figure
a) and
the pin

| —1

y
A

A
Y

IEC

ab

y

IEC
Figure 8 — Case outline of TO-can with aspherical lens

D a) and b) show the pin configuration for DML TO-can packages with 5 pins, Fi

configuration for DML TO-can packages with 8 pins.

gure 10

b) show the pin configuration for DML TO-can packages with 7 pins, and Figure 11 shows

I
e |
|
P |
| ®
|
()3 T
|
: IEC ‘ IEC
a) With offset ground pin 1 b) With centred ground pin 1

Figure 9 — Pin configuration for 5-pin TO-can
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6.2.2
The din
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a) With centred ground pin 1

Figure 10 — Pin config

A3 (D

| : ,I e _.I'

IEC

b) With offset ground pin 1

uration for 7-pin TO-can

q1q TOCA

nensions of the varjous DML TO-can p

o

IEC

Figure 11 — Pin configuration for 8-pin TO-can

Dimensions of DML TO-can packages

ackages are specified in Table 4.
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Table 4 — Dimensions of DML TO-can package

Dimensions
Reference Remarks
Minimum Maximum
5,5 mm 5,7 mm For TO-56
op 5,92 mm 6,05 mm For TO-60
oD, 3,50 mm 3,62 mm For spherical lens
4,8 mm 5,2 mm For aspherical lens
A 6,26 mm 6,46 mm —
K 0,05 mm 0.25 mm —
Ay 3,77 mm 4,99 mm Only for sphericallens
A, 4,36 mm 5,73 mm
ob 0,25 mm 0,35 mm —
L 7,0 mm 10,5 mm —+
oc 0,65 mm 0,75 mm Only for 5-pin type
pa 2,39 mm 2,69 mm Only for 5-pin type
g 40° 60° Only for 5-pin type
n 1,15 mm 1,50 mm Only for 7-pin type
)4 1,1 mm 155{mm Only for 7-pin type
q 0,55 mm 0,75 mm Only for 7-pin type
B, 0 mm 0,08 mm Only for 5-pin type
B, 0 mm 0,08 mm Only for 7-pin type
X 0,03 mm 0,13 mm Only for 7-pin type
y 0,95 mm 1,15 mm Only for 7-pin type
z 1,65 mm 1,95 mm Only for 7-pin type
e, 042,mm 0,3 mm Only for 8-pin type
Db, 0,25 mm 0,35 mm Only for 8-pin type
ba, 0,3 mm 0,4 mm Only for 8-pin type
n, 1,605 mm 1,625 mm Only for 8-pin type
P4 0,9 mm 1,1 mm Only for 8-pin type
94 0,74 mm 0,94 mm Only for 8-pin type
m 0,05 mm 0,25 mm Only for 8-pin type
3 13 mm 15 mm Qnly for 8-pin type
u 1,72 mm 1,92 mm Only for 8-pin type
r 0,50 mm 0,55 mm Only for 8-pin type

6.3 Outline of DML TOSA module package with an LC connector
6.3.1 Drawing of case outline

Figure 12 a), b), ¢) and d) show the case outline for DML TOSA module packages with
connector.
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c) Outline of flexible printed circuit board for 7-pin type with centred and offset ground pins
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d) Outline of flexible printed circuit board for 8-pin type

Figure 12 — Schematic diagram of DML TOSA module packages with LC conne

6.3.2

The din
The pa

Dimensions of DML TOSA module package with LC connector
nensions of DML TOSA module packages with LC connector are specified in T

d terminals of the flexible printed circuit board used for these(packages are spec
Table §.

Table 5 — Dimensions of DML TOSA module package with LC connector

ctor

able 5.
ified in

Reference Dimensions Remarks
Minimum Maximum
a 4,85 mm 4,95 mm —
b 5,07 mm 5,23 mm —
c 4,0 mm 4,1 mm —
d 9,6 mm 12,0 mm —
2,85 mm 2,95 mm —
g 2,97(mm 3,01 mm —
f 0,06 mm 0,20 mm —
V4 0,4 mm 0,7mm —
L 9,0 mm 16,1 mm —
i 0,80 mm 1,25 mm —
i 0,5 mm 0,9 mm —
J 0,25 mm 0,45 mm —
ke 3,0 mm 5,7 mm —
S 0,65 mm 1,50 mm —
t 0,55 mm 0,70 mm —_
S, 1,0 mm 3,0 mm —
? 0,65 mm 0,75 mm Only for 5-pin type
?, 2,39 mm 2,69 mm Only for 5-pin type
s 40° 60° Only for 5-pin type
n 1,15 mm 1,50 mm Only for 7-pin type
P 1,1 mm 1,5 mm Only for 7-pin type
q 0,55 mm 0,75 mm Only for 7-pin type
B, 0 mm 0,08 mm Only for 5-pin type
B, 0 mm 0,08 mm Only for 7-pin type
X 0,03 mm 0,13 mm Only for 7-pin type
y 0,95 mm 1,15 mm Only for 7-pin type



https://iecnorm.com/api/?name=736a96da9a986a936e621a6c2cacfd8f

- 18 — IEC 62148-22:2023 © |EC 2023

Dimensions
Reference Remarks
Minimum Maximum

z 1,65 mm 1,95 mm Only for 7-pin type
e, 0,2 mm 0,3 mm Only for 8-pin type
Db, 0,25 mm 0,35 mm Only for 8-pin type
Da, 0,3 mm 0,4 mm Only for 8-pin type
n, 1,605 mm 1,625 mm Only for 8-pin type
12 0,9 mm 1,1 mm Only for 8-pin type
q4 0,74 mm 0,94 mm Only for 8-pin type
m 0,05 mm 0,25 mm Only for 8-pin type
v 1,3 mm 1,5 mm Only for 8-pin_type
u 1,72 mm 1,92 mm Only fof 8-pin type
r 0,50 mm 0,55 mm Only for 8-pin type

Table 6 — Pin out terminals of DML TOSA module ‘{packages
with LC connector and with flexible printed circuit board

Pin Function
number 5 pin 7 pin option 1 7 pin option 2 8 pin

1 Ground TEC anode TEC anode Ground

2 MPD cathode TEC cathode TEC cathode RTH anode
3 Ground and RH cathode Ground,RTH cathe@p Ground and MPD anode | PD cathode

and MPD anode
4 LD cathode LD cathode LD cathode Ground
5 LD anode LD anode LD anode LD anode

Grotnd,RTH cathode

6 Ground ane-MPD anode Ground and MPD anode | LD cathode
7 gﬂnzaea”"de and RH MPD cathode MPD cathode Ground

8 Ground and RH cathode | RTH anode Ground and MPD anode | TEC anode
9 — — — TEC cathode
10 — — — Ground

6.3.3 Dimensions of LC type optical receptacle

) baoll ]
U olialt apply.

IEC 61F5

I
) %)

6.4 Outlines of DML pigtail package
6.4.1 Drawing of case outline

Figure 13 shows the case outline of a DML pigtail package.
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NOTE The optical connector includes LC connectors as well as other optical connectors.

Figure 13 — Schematic diagram\and pin-out of DML pigtail package

6.4.2 Dimensions of DML pigtail package

The dimensions of the DML pigtail-package are specified in Table 7. The pinout terminalg of the
DML pigtail package are specified in Table 8.
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Table 7 — Dimensions of DML pigtail package

Dimensions
Reference mm
Min. Max.
a 9,9 10,9
b 5,1 5,2
d 19,5 21,5
h 2,97 3,01
g 2,85 2,95
S 4,85 4,95
L 15,1 16,1
k 5,5 5,7
S 0,65 1,25
S, 2,4 2,6
i 1,00 1)25
iy 0,5 0,9
J 0,35 0,45
t 0,6 0,7
oD 5,5 5,7
»4 0,4 0,7
e 0,08 0,20
Pc, 0,2 0,3
Db, 0,25 0,35
Pa, 0,3 0,4
n, 1,605 1,625
Py 0,9 1,1
q4 0,74 0,94
m 0,05 0,25
v 1,3 1,5
u 1,72 1,92
r 0,50 0,55
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Table 8 — Pin out terminals of DML pigtail package

- 21 -

Pin number

Function

1

Ground

RTH anode

PD cathode

Ground

LD anode

LD cathode

Ground

TEC anode

O || N[~ |W]|DN

TEC cathode

-
o

Ground

6.4.3 Optical connector

Any type of optical connector may be used, including miniature dupléx optical connector

as SA(Q (see IEC 61754-36") and MDC (see IEC 61754-372).

s, such

1 Under preparation. Stage at the time of publication: IEC/AFDIS 61754-36:2022.
2 Under preparation. Stage at the time of publication: IEC/AFDIS 61754-37:2022.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPOSANTS ET DISPOSITIFS ACTIFS FIBRONIQUES -
NORMES DE BOITIER ET D’INTERFACE -

Partie 22: Boitiers pour laser a modulation directe 25 Gbit/s
équipés d’une unité de régulation de température
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mmission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation ¢
nsemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de I'lEC). L’IEC‘a pour
ser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les dom

pécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PA
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eprésentés dans chaque comité d’études.

Lre de I'exactitude du contenu technique de ses publications; I'lEC ne peut pas étre tenue respon
tuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui _endest faite par un quelconque utilisateur final.

le but d’encourager I'uniformité internationale, fes Comités nationaux de I'lEC s’engagent, dans
re possible, a appliquer de fagon transparente’les Publications de I'lEC dans leurs publications n
gionales. Toutes divergences entre toutes’ Publications de I'lEC et toutes publications natio
hales correspondantes doivent étre indiquées en termes clairs dans ces derniéres.

elle-méme ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indé
ssent des services d’évaluatiop)de conformité et, dans certains secteurs, accédent aux ma
rmité de I'lEC. L’IEC n’est responsable d’aucun des services effectués par les organismes de ce
endants.
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hlant de la-publication ou de I'utilisation de cette Publication de I'lEC ou de toute autre Publication
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encées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
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de droits de brevet. L’IEC ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de
brevets.

L'IEC 62148-22 a été établie par le sous-comité 86C: Systémes et dispositifs actifs a fibres
optiques, du comité d’études 86 de I'l[EC: Fibres optiques. Il s’agit d’'une Norme internationale.

Le texte de cette Norme internationale est issu des documents suivants:

Projet Rapport de vote
86C/1851/FDIS 86C/1859/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a son approbation.
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La langue employée pour I’élaboration de cette Norme internationale est I'anglais.

Ce document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2, il a été développé selon les
Directives ISO/IEC, Partie 1 et les Directives ISO/IEC, Supplément IEC, disponibles sous
www.iec.ch/members_experts/refdocs. Les principaux types de documents développés par
I'IEC sont décrits plus en détail sous www.iec.ch/publications.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 62148, publiées sous le titre général Composants
et dispositifs actifs fibroniques — Normes de boitier et d’interface, se trouve sur le site web de
I'EC.

stabilité
cument

e supprime,
e remplacé par une édition révisée, ou

e amendé.
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INTRODUCTION

Les dispositifs laser fibroniques sont utilisés pour convertir les signaux électriques en signaux
optiques. Le présent document couvre les dimensions physiques et les interfaces des boftiers
pour laser a modulation directe (DML), destinés a étre utilisés avec des émetteurs-récepteurs
25 Gbit/s.
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COMPOSANTS ET DISPOSITIFS ACTIFS FIBRONIQUES -
NORMES DE BOITIER ET D’INTERFACE -

Partie 22: Boitiers pour laser a modulation directe 25 Gbit/s
équipés d’une unité de régulation de température

1 Domaine d’application

La présente partie de I'lEC 62148 définit les dimensions physiques et les spécificatig
interfages pour les dispositifs laser a modulation directe (DML) utilisés dans les applicat
télécompmunications optiques et de transmission optique de données.

L’'objet|du présent document est de spécifier de maniére adéquate les exigénces physiq
dispositifs DML de fagon a permettre I'interchangeabilité mécanique des dispositifs |
des énfetteurs conformes au présent document, tant au niveau de la_carte de circuit i
que polr toute exigence de montage sur panneau.

2 Références normatives

Les do¢uments suivants sont cités dans le texte de soffevqu’ils constituent, pour tout o
de leuf contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées
I’édition citée s’applique. Pour les références non<datées, la derniére édition du docun
référence s’applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 60Y93-2-50, Fibres optiques — Partie;2-50: Spécifications de produits — Spéci
intermddiaire pour les fibres unimodales'de classe B

IEC 61753 (toutes les parties), Dispositifs d’interconnexion et composants passifs fibrd
— Norme de performance

IEC 61754 (toutes les parties), Dispositifs d’interconnexion et composants passifs fibrg
— Interflaces de connecteurs fibroniques

IEC 61755 (toutes)les parties), Dispositifs d’interconnexion et composants passifs fibrg
— Interfiaces optiques avec connecteurs pour fibres optiques

IEC 61754-20, Dispositifs d’interconnexion et composants passifs fibroniques — Interfa

ns des
ons de

es des
ser ou
mprimeé

I partie
seule
hent de

fication

niques

niques

niques

ces de

connecitetrs a fibres optiques — Partie 20: Famille de connecteurs de type LC

IEC 62148-1, Composants et dispositifs actifs fibroniques — Normes de boftier et d’interface —

Partie 1: Généralités et recommandations
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3 Termes, définitions et abréviations

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de 'lEC 62148-1 ainsi que les
suivants s’appliquent.

L’'ISO et I'IEC tiennent a jour des bases de données terminologiques destinées a étre utilisées
en normalisation, consultables aux adresses suivantes:

e |EC Electropedia: disponible a I'adresse http://www.electropedia.org/
e |ISO Online browsing platform: disponible a I’adresse http://www.iso.org/obp

3.1  Termes—etdéfinitions

3.11
boitier|a fibres amorces
type de boitier pour dispositifs photoniques possédant une certaine longueur de|fibre reljée aux
ports dlentrées et de sorties optiques

[SOURLCE: IEC 62148-15:2021, 3.1.1]

3.1.2
modul¢ TOSA
modulel optique qui convertit les signaux électriques en signaux optiques et qui est racgordé a
une fibte optique

[SOURLCE: IEC 62148-18:2014 , 3.1.1]

3.2 Abréviations

CAN airtight sealed metal container (conteneur métallique scellé hermétique)
(voir 'EC 60747-1)

DML directly modulated laser (laser & modulation directe)

LD laser diode (diode lase€rn)

MPD monitor photodiode.(photodiode de surveillance)

NC not connected.(hon connecté)

PD photodiode

RH heat resistor (résistance chauffante)

RTH thermistor resistor (thermistance)

TEC thermo-electric cooler (refroidisseur thermoélectrique)

TO transistor outline (encombrement du transistor)

TOSA transmitter optical subassembly (sous-ensemble émetteur optique)

4 Spécification de I’interface optique

4.1 Interface de connecteur optique

Le présent document s’applique aux interfaces des connecteurs optiques LC. Les cotes
détaillées de 'embase optique sont spécifiées dans I'lEC 61754-20.

4.2 Interface de fibre amorce

Toutes les fibres optiques unimodales définies dans I'lEC 60793-2-50 doivent étre applicables.

Tous les connecteurs optiques définis dans les séries IEC 61753, IEC 61754 et IEC 61755 sont
applicables lorsqu’une fibre amorce doit étre raccordée a un connecteur optique.
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5 Spécification de I'interface électrique

5.1 Généralités

Les spécifications des interfaces électriques des boitiers DML TO-can sont décrites en 5.2. Les
spécifications des interfaces électriques du DML, pour les boftiers pour module TOSA et DML
a fibres amorces, sont décrites en 5.3. Les spécifications d’interface électrique définissent
uniquement la fonctionnalité de base de chaque broche.

5.2 Spécifications d’interface électrique pour les boitiers DML TO-can

5.21 5 broches

L’affecfation de la numérotation des bornes électriques pour les boitiers TO-can"de|type a
5 brocHes avec unité de régulation de température est représentée a la Figure 1llexisie deux
disposiflions différentes. La Figure 1a) représente la premiére disposition, dans laquelle la
broche|1 est décalée par rapport au centre du TO-can, et la Figure 1b) représente la spconde
disposifion dans laquelle la broche 1 est centrée. Les définitions de la fonction des bBroches
pour les deux boitiers TO-can a 5 broches sont spécifiées dans le Tablead 1.

IEC IEC

a) Avec broche de masse 1 décalée b) Avec broche de masse 1 centrée

Figurg 1 — Affectation de la numérotation des bornes électriques pour les boitierls TO-
can de type a 5 broches avec unité de régulation de température

Tableau 1 — Définitions de la fonction des broches des boitiers DML
TO-can de type a 5 broches

Fonction
Numéro de broche Option 1 Option 2
1 Masse, anode de la MPD et cathode de la RH Masse et cathode de la RH
2 Anode de la LD Anode de la LD
3 Anode de la RH Anode de la RH et anode de la MPD
4 Cathode de la MPD Cathode de la MPD
5 Cathode de la LD Cathode de la LD

5.2.2 7 broches

L’affectation de la numérotation des bornes électriques pour les boitiers TO-can de type a
7 broches avec unité de régulation de température est représentée a la Figure 2. Il existe deux
dispositions différentes. La Figure 2 a) représente la disposition, dans laquelle la broche 1 est
centrée et laFigure 2 b) représente la seconde disposition dans laquelle la broche est décalée
par rapport au centre du boitier TO-can. Les définitions de la fonction des broches pour les
deux bofitiers TO-can a 7 broches sont spécifiées dans le Tableau 2.
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a) Avec broche de masse 1 centrée b) Avec broche de masse 1 décalée

Figurg 2 — Affectation de la numérotation des bornes électriques pour les‘boitierls TO-
can de type a 7 broches avec unité de régulation de température

Tableau 2 — Définitions de la fonction des broches des boitiers DML
TO-can de type a 7 broches

Numléro de Fonction
brpche Option 1 Option 2 Option 3
1 Masse, cathode de la RTH Masse Masse, cathode de la [RTH et
et cathode de la MPD anode de la MPD

2 Anode de la LD Anode de la LD Anode de la LD

3 Anode de la RTH Cathode de la MPD Anode de la RTH

4 Anode du TEC Anode du TEC Cathode du TE

5 Cathode du TEC Cathode du TEC Anode du TEC

6 Anode de la MPD Anode de la MPD Cathode de la MRPD

7 Cathode de la LD Cathode de la LD Cathode de la Lp
5.2.3 8 broches
L’affecfation de la numérotation des bornes électriques pour les boitiers TO-can de|type a
8 broctles avec unité de régulation de température est représentée ala Figure 3. Les déﬂ:nitions
de la flonction des._broches pour les boitiers TO-can a 8 broches sont spécifiées dans le
Tableatp 3.

JATTON

©f

O b

@@
7 8

IEC

Figure 3 — Affectation de la numérotation des bornes électriques pour les boitiers
TO-can de type a 8 broches avec unité de régulation de température
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Tableau 3 — Définitions de la fonction des broches des boitiers DML
de type TO-can a 8 broches

Fonction
Numéro de broche
Option 1 Option 2 Option 3
1 Masse et cathode de la Masse, cathode de la RTH Masse, cathode de la
RTH et anode de la MPD RTH et anode de la MPD

2 Anode de la RTH Anode de la RTH Anode de la RTH

3 Cathode de la MPD Cathode de la MPD Cathode de la MPD

4 Cathode du TEC Cathode du TEC Cathode du TEC

5 Anode du TEC Anode du TEC Anode du T

6 Anode de la MPD Masse, cathode de la RTH NC

et anode de la MPD

7 Cathode de la LD Cathode de la LD Cathode de la|LD

8 Anode de la LD Anode de la LD Anode de la UD
5.3 $pécifications d’interface électrique pour les boitiers DML pour module TOSA
5.3.1 5 broches
L’affecfation des numéros de broche pour les boitiers_peur module TOSA a 5 broches est
représgntée a la Figure 4. La Figure 4 a) représente la‘disposition, dans laquelle la broche 1
est dédalée par rapport au centre, et la Figure 4b) représente la disposition dans laglelle la

broche

modulegl TOSA sont les mémes que celles spécifiées dans le Tableau 1 pour les boitie

TO-can.

Fig

5.3.2

IEC IEC

a) /Avec broche de masse 1 décalée b) Avec broche de masse 1 centrée

pour module TOSA a 5 broches avec unité de régulation de température

7 broches

1 est centrée. Les définitions de la fonctionydes broches pour les boitiers DML pour

rs DML

L’affectation des numéros de broche pour les boitiers pour module TOSA a 7 broches est
représentée a la Figure 5. Figure 5 a) représente la disposition, dans laquelle la broche 1 est
centrée et la Figure 5b) représente la disposition dans laquelle la broche 1 est décalée par
rapport au centre. Les définitions de la fonction des broches pour les boitiers DML pour module
TOSA sont les mémes que celles spécifiées dans le Tableau 2 pour les boitiers DML TO-can.


https://iecnorm.com/api/?name=736a96da9a986a936e621a6c2cacfd8f

- 34 - IEC 62148-22:2023 © |IEC 2023

IEC IEC

a) Avec broche de masse 1 centrée b) Avec broche de masse 1 décalée

Figure 5 — Affectation de la numérotation des bornes électriques pour les hoitiers
pour module TOSA a 7 broches avec unité de régulation de température

5.3.3 8 broches

L’affecfation des numéros de broche pour les boitiers pour module TOSA a 8 broches est
représgntée a laFigure 6. Les définitions de la fonction des broches peur les boftiers DNIL pour
modulegl TOSA sont les mémes que celles spécifiées dans le Tableau 3 pour les boitiefs DML
TO-can.

IEC

Figure 6 — Affectation de lasnumérotation des bornes électriques pour les boitiers
pour module TOSA a-8 broches avec unité de régulation de température

6 Enlcombrement

6.1 énéralités

Les dimensions d’encombrement et les dimensions de l'interface électrique pour les poftiers
DML TpP=«Car sont spécifiees en 6.2, celles pour les boitiers DML pour module TOSA avec

rL nt Scifié t cell rl itiers DML a fibr ps sont
spécifiées en 6.4.

6.2 Encombrement des boitiers DML TO-can
6.2.1 Schéma d’encombrement du boitier

La Figure 7 représente I’encombrement des boitiers DML TO can a lentille sphérique, tandis
que la Figure 8 représente 'encombrement des boitiers DML TO-can a lentille asphérique.
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La Figyre 9 a) et b) représente. la;disposition des broches pour les boitiers DML T
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Figure 8 —- Encombrement des boitiers TO-can avec lentille asphérique

es, laFigure 10 représente la disposition des broches pour les boitiers DML T(
es, et la Figure 11 représente la disposition des broches pour les boitiers DML
Ches.

-can a
D-can a
TO-can

IEC IEC

a) Avec broche de masse 1 décalée b) Avec broche de masse 1 centrée

Figure 9 — Disposition des broches pour les boitiers TO-can a 5 broches
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a) Avec broche de masse 1 centrée b) Avec broche de masse 1 décalée

Figure 10 — Disposition des broches pour les boitiers TO-canja7 broches

IEC
Figure 11 — Disposition des broches pour les boitiers TO-can a 8 broches

6.2.2 Cotes des boitiers DML TO-can

Les cofes des différents/boftiers DML TO-can sont spécifiées dans le Tableau 4.
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